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SILICON POWER XS75 1TB SSD
M.2 2280 PCle Gen4x4
7000/6000 MB/s

Cena brutto 819,38 zt

Cena netto 666,16 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 48061488

Kod producenta SP01KGBP44XS75S5
Kod EAN 4713436164081

Opis produktu

Opis
SILICON POWER Xpower XS75 zostat zaprojektowany w celu zwiekszenia wydajnosci pamieci masowej. Dzieki wewnetrznej
szybkosci transmisji danych wynoszacej 7000 MB/s zapewnia szybki dostep do danych, co czyni go idealnym rozwigzaniem dla
graczy i profesjonalistéw. Ten dysk pétprzewodnikowy zostat zbudowany w technologii 3D NAND i obstuguje standard NVM
Express (NVMe) 2.0, co przyczynia sie do wysokiej szybkosci transferu danych i poprawy wydajnosci. Wyposazony w
zintegrowany radiator, XS75 dziata wydajnie w wymagajgcych warunkach, w zakresie temperatur od 0°C do 70°C podczas
pracy i od -40°C do 85°C podczas przechowywania. Wzbogacony o funkcje takie jak korekcja btedéw LDPC i gotowos¢ do
pracy w macierzy RAID, ten wewnetrzny dysk twardy zachowuje integralnos$¢ i niezawodno$¢ danych przez dtugi czas,
zapewniajac $redni czas miedzy awariami wynoszacy 1 500 000 godzin. Dzieki kompaktowej obudowie M.2 2280 idealnie
pasuje do wiekszosci konfiguracji, zapewniajac jednoczesnie duze mozliwosci przechowywania danych.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
* Niezawodna wydajnos¢
Dzieki wewnetrznej szybkosci transmisji danych wynoszacej 7000 MB/s, XS75 zapewnia szybki dostep do danych,
odpowiedni do gier i zastosowan profesjonalnych.
¢ Efektywne zarzadzanie cieptem
Zintegrowany radiator zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury dysku SSD podczas pracy, zwiekszajac jego
wydajnosc¢ i trwatosé.
¢ Zaawansowana technologia
Wykorzystujgc technologie 3D NAND i korekcje btedéw LDPC, ten dysk SSD zwieksza niezawodno$¢ i zapewnia
wydajne zarzadzanie danymi.
¢ Szeroka kompatybilnosé
Format M.2 2280 i obstuga PCl Express 4.0 x4 (NVMe) sprawiajg, ze dysk jest kompatybilny z wieloma urzgdzeniami,
zapewniajac elastycznos$¢ w zakresie modernizacji.
¢ Trwata konstrukcja
Dysk XS75, zaprojektowany z mys$lg o Srednim czasie miedzy awariami wynoszacym 1 500 000 godzin, stanowi trwate
rozwigzanie do przechowywania danych.

Produkt:

Nazwa: SILICON POWER XS75 1TB SSD M.2 2280 PCle Gen4x4
7000/6000 MB/s

Opis: SILICON POWER Xpower XS75 - SSD - 1 TB - wewnetrzny - M.2
2280 - PCle 4.0 x4 (NVMe) - radiator zintegrowany

EAN: 4713436164081

Reklamacje: 60 miesiecy w serwisie

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia: SSD - wewnetrzny

Pojemnos¢: 1TB

Typ pamieci NAND: Komoérka jednopoziomowa (SLC)

Radiator Zintegrowany: Tak

Rodzaj obudowy: M.2 2280
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Interfejs:
Cechy:

Szerokos¢:

Glebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Wydajnos¢

Szybkos$¢ wewnetrzna danych:
Niezawodnos¢

MTBF:

Rozszerzenie i tgcznosé
Interfejsy:

Kompatybilna Wneka:
Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Dotaczone oprogramowanie:
Wymagany system operacyjny:

Rézne

Zgodnos¢ z normami:

Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie:

Parametry Srodowiska

Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Min. temperatura przechowywania:
Maks. temperatura przechowywania:

PCle 4.0 x4 (NVMe)

NVM Express (NVMe) 2.0, 3D NAND Technology, Host Memory
Buffer (HMB), usuwanie btedu LDPC, zgodnos$¢ z RAID

24.6 mm

80 mm

10.8 mm

33g

7000 MBps (odczyt) / 6000 MBps (zapis)
1,500,000 godziny

1 x PCl Express 4.0 x4 (NVMe) - klucz M.2 N
M.2 2280

Skrzynka na narzedzia SP (do pobrania za darmo)
Linux Kernel 2.6.31 lub nowszy, Microsoft Windows 7 /8 /10 /
11

BSMI, FCC, RoHS, WEEE, Green Dot, EAC, KC
Gwarancja ograniczona - 5 lat

0°C

70 °C

-40 °C
85 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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